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依<图一>示放置产品于下载中,每穴放置1PCS产品.

2.包装机包好后,在REEL的个等分点贴上胶带,以防止REEL张开,

  每REEL贴1PCS标签,如<图二>示

3.包装数量见如<TABLE 1>示

4.包装成箱见如<图三>示

  箱底放保丽龙板,再依次将指定数量的卷装产品放入箱内,

  四角分别放入四个三角护板,最上层再放上保丽龙板.

5.封箱,在封好的纸箱上按客户要求写上料号,数量等
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